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2. Aufbau der EMRPQaugrdppe‘
[nderungen'auf der EPR3-LP

Um eine BMR- Baugrunpe an den EPRZ ans cnlle_en zu klnnen, ,sind
einige [nderungen auf der Grundplatlne des EPR2 notwandlw
—‘Abtrennen der Stequgrbinderanschl}sse_

X2:A02° und - X2:A03 von Masse

X2: 411 und < X210 A12 0 vor 5P
- Herstellen der Verbindungen

IS DS57-Pin1 nhach X2:A9

S D57-Pin4 nach . X2:A8

IS D57-Pin9 .naeh . X2:A7

IS D57-Pin12 nach ~ X2:A6

IS D56-Pin# nach X2:4A5

IS D56-Pint1 nach X2:A4

IS DS6-Pin9  nach X2:A3

IS D56-Rinl12-nach X2:A2

IS D55-Pin8 mnach X2:A12

IS D55-Pin10 nach - X2:411 . _

C5-Pluspol nach X2:A10 ~(Reset)

Die Anschl}sse an X284 .. B13 biéibeﬁ unver{ndert; ‘da dadurch
eine Originalmatrizx angeschlaﬁsen werden kann.: R

ra

2.2. Aufbau der EMR-Platine

Als Leiterplatte kann .die Experlmentlerlel*erplatte TR =
dienen. Darauf -sind Dbereits ENMR, RO und . aktﬁenpratOE

" enthalten. Jln Rautcriela dlﬂnu hrweltelungszwecken

Auf diesem ?asterlelq werden die zus{t711cnen IS und  Steckver-—

binder best}ekt und verdrahtet. - y T o e
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